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摘要(译)

转移衬底被配置为将多个微组分从第一衬底转移到第二衬底。转印基板
包括基座和多个转印头。基座包括上表面。多个转移头设置在基座的上
表面上，其中每个转移头包括彼此相对的第一表面和第二表面，并且转
移头与基座的第一表面接触。多个粘合块彼此分离，其中每个粘合块设
置在一个转印头的第二表面上。底座的CTE与转印头的CTE不同。
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